
BICSI Japan ハイブリッドセミナ#04 

『RJ45 モジュラープラグ トラブルシューティング 2024』 

 

このたび、ツイストペアケーブル用に使用されるコンポーネントである RJ45 モジュラー 

プラグのトラブルシューティングについて解説いたします。 

本セミナでは、JIS X 5153: 2022 で規定された MPTL、DAC 試験の注意事項について 

解説するとともに、メタルパッチコードのトラブル対応、保守/メンテナンス、部材の選定 

において大変役立つ内容となっております。 

ネットワークの物理層に関わる全てのユーザーはもちろん、並びに新しく業界に入られた 

新入社員の教育の一助となれば幸甚に存じます。 

皆様方のご参加をお待ちしております。 

 

【講義内容】 

１． メタルパッチコードの工場品質について 

２． モジュラープラグのクリンプハイトについて 

３． モジュラープラグ寸法と瞬断への影響について 

４. モジュラープラグ 隔壁損傷による導通不良について 

５. モジュラープラグと圧着工具との相性について 

６．圧着工具の寿命について 

７．トラブル事例 

８．MPTL、DAC 試験について 

 

■ 日 時  ：2024 年 6 月 11 日（火）15:00～16:15  

■ 主 催  ：BICSI 日本支部 

■ 講 師  ： 浅香 芳晴氏（日本製線株式会社） 

■ 受講方法：ハイブリッドセミナ  

※申込時にオンライン受講または現地受講明記の上お申し込みください。 

■ 会 場 ：株式会社 ASE-Net セミナールーム 

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西 6-22-18 KSG 京葉鈴木 

■ 受講費 ：BICSI 会員・・・無料、一般受講者・・・12,000 円／人 

※法人会員の場合、登録された本人以外でも、登録人数まで会員価格でご参加いただけます。 

※受講料は、セミナ前日までにお支払いをお願いいたします。 

※キャンセル料：研修開始 2 日前から当日は受講費の全額 

■ 定 員 ：オンライン 100 名、現地受講 12 名まで（先着順） 

 



■ 申込方法 ：以下リンクよりお申込みください。 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Z2vn7klTRhe7jDie0KsRow 

■ 申込締切日：2024 年 6 月 7 日（金） 

■ お問合せ先：BICSI 日本支部事務局 E-mail：seminar@bicsi.jp 

 

《参加方法》 

■オンライン 

事務局にてお申込み内容確認後、ZOOM 経由にて『登録完了メール』をお送りいたします。 

このメールには、セミナにご参加いただく際に必要となる情報が記載されています。 

事前にご確認ください。 

当日は、『登録完了メール』に記載されている Webinar 参加用リンクをクリックして、ご参加ください。 

■会場 

  お申込み内容を確認後、事務局より『登録完了メール』をお送りします。 

  定員へ達した場合は、オンラインでのご受講をご案内させていただきます。 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Z2vn7klTRhe7jDie0KsRow
mailto:seminar@bicsi.jp

